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Данные об убыли массы исходных и прогретых покрытий в процессе щелочной обработки за единицу 
времени, отнесенные к единице площади поверхности, свидетельствуют, что после 14 ч выщелачивания 
скорость выщелачивания изменяется незначительно независимо от термообработки. За это время уносится 
около 5 % массы покрытия. Дальнейшее увеличение длительности выдерживания в 7,5 моль/дм3 растворе 
KОН до 24 сут приводит к дополнительному уменьшению массы покрытия всего лишь на 2 %. Несмотря 
на то что после 14 ч выщелачивания масса покрытия, хотя и незначительно, продолжает убывать, этого 
времени достаточно для проявления покрытиями наиболее высокой электрокаталитической активности 
и коррозионной устойчивости в растворе щелочи. 

Установлено, что в ходе выщелачивания доля меди в прогретых покрытиях не изменяется, а в ис-
ходных покрытиях уменьшается примерно на 10 мас. % и составляет около 60 мас. %. Вероятнее всего, 
это связано с частичным растворением либо меди, либо интерметаллида Cu6Sn5, либо твердого раство-
ра β-(Cu, Sn). Фазовый состав исходных покрытий после выщелачивания изменяется незначительно: 
увеличивается интенсивность рефлексов меди, олова и интерметаллида Cu6Sn5, возрастает количество 
рефлексов оксидов меди CuO и олова SnO2, а также появляются малоинтенсивные рефлексы фазы сме-
шанного оксида меди Cu4O3 (рис. 5, а).

Исследование методом СЭМ показало, что в результате выщелачивания размеры наблюдаемых ча-
стиц уменьшаются почти в 2 раза, появляются поры размером в основном до 100 нм и в количестве до 
нескольких пор на 1 мкм2. В прогретых покрытиях после выщелачивания обнаружены контрастные 
агломераты сферической формы, которые можно отнести к оксидам металлов.

Рис. 5. Фазовый состав и микроструктура выщелоченных покрытий Cu – Sn: а – исходное покрытие, 
б – покрытие, прогретое при 250 °С в течение 2 ч, в – покрытие, прогретое при 400 °С в течение 2 ч

Fig. 5. Phase composition and microstructure of leached Cu – Sn coatings: a – initial coating, 
b – coating heated at 250 °C for 2 h, c – coating heated at 400 °C for 2 h


